FULL AUTO PLATING SYSTEM for UBM

ZHBEEHD > E VAT A
: MODEL ELPT-UBM08-12

Wafert£R 6, 8, 121> F X}t

A7 0t A0 (Ni-P/Pd/Au. Ni-P/Au)

IE T SR PRIZ KA B R TN—)2 5 A

M :Si, SiC, Ga0, GaNZRE D N7 —23E ik
257N X7 250X e HpEL T L |k
« 7Y —2)v—2L/7 5 Z1000%} i

Ul SCIENCE CO.,LTD

Equipment for next generations



« 124 2 F258/ 7 VX% V) T

- BN, PeinkERe B ERHG

AR, RS IR RIAH195°C ~40°C £ 1°C

‘PPHY, 77 a—M, SUSSHIHE- H B BHPH 255 ik

Ul SCIENCE CO.,LTD

Equipment for next generations



- FEESE  EF50mm RE50mm R b1 — 2 %}
- ¥ a v 7iEenn]

A TFGA AL IV —
8-124 X FHBRANNS I —DERM Y B LILETY

Ul SCIENCE CO.,LTD

Equipment for next generations



QDR ZA4 v ZHKRANATY LT+ T — i

\H\Hl

‘ e 7 M
G B T R

Ul SCIENCE CO.,LTD

Equipment for next generations



RGBSR 2 A T LR
« EPEEHY AT LR
« EPEL VB Hiiixtin ]

BEBRD>ERKBE
UISAWPS-0KI2-01

EEE—F
BE T2
B
A

RIS R IR

UI SCIENCE Co.,Ltd.

&7 #3

@8 . . @8 4B #3 f
guir=tl | ¥7est AT TE| QDR e GDR il ()
Erdl o

/»\ w /»\ w /»\ w 9 ﬁ9 /,} 79 ’n\ w 9 w
IEE - | [ - | [ - | - | - | 12 3
i e v i e

#15 #14-2 #14-1 §15 gz 810 £
@DR -2 N1 QDR Y3 @DR Zng QDR

1 2681 2 11 251 2 1 251 25 11 251 2k 112681 25 N1 2681 250 11 2k 1 2kl 1 25 1 2l
12 3l = 5 ] - = | (K e i
s i e U

#19 #18 Gl
GCR A GBR Pl

(12681 25 11 2K 1 258 1 2K 1 25 11 2kdl 1 218

12 3F [3] Ul SCIENCE Co.,Ltd.

BRE&atE
EY A oAk et
s_umemoto@ui-science.co.jp Ul SCIENCE CO.,LTD

Equipment for next generations




	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5

